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プリント基板厚ｔ1.4～2.0�
Prented board：t1.4～2.0

基板加工例�
Processing the printed board
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基板加工例�
Processing the printed board

プリント基板厚ｔ1.6～2.0�
Prented board：t1.6～2.0
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基板端子�
Printed board Terminal

型 番 納 入 さ れ る 物

基板端子（ 用）のみ（ビスなし） （ ） （ ）

基板端子 バインドビス組付

仕様

部 番 名 称 材 質 寸法 規格 処理

基盤端子 黄 銅 板 厚 スズメッキ

結線ビス 黄 銅 ニッケルメッキ

注文方法 型番 （下表の型番を御参照下さい。）
（ ）

型 名

定 格

一般公差

尺度 単位

基
板
端
子

基
板
端
子

型 名

定 格

一般公差

尺度 単位

型 番 納 入 さ れ る 物

基板端子（ 用）のみ（ビスなし） （ ） （ ）

基板端子 バインドビス組付

仕様

部 番 名 称 材 質 寸法 規格 処理

基盤端子 黄 銅 板 厚 スズメッキ

結線ビス 黄 銅 ニッケルメッキ

注文方法 型番 （下表の型番を御参照下さい。）
（ ）


